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SALES PACKAGING SPECIFICATION 

  ５３４６２－０６２９ 梱包仕様書 
 

１．製品名称：2.0 I/O FLAT SMT WAFER ASS′Y 

      製品番号：53462-0629 
               
 

 ２．標準梱包数 
                 
 
 
 
 
 
 
  
 

３．カートン外形参考寸法 

 

プラスチックトレイ（８列） 内装カートン 外装カートン 
極 数 

１トレイ製品数 トレイ枚数 製品数 製品数（内装カートンＸ４） 

6 150 5 750 3,000 


